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文章摘要：

利用结晶器拉漏预报的热电偶所测的结晶器铜板的温度, 采用数值模拟方法对
连铸结晶器壁画的热流量进行了计算. 详细给出不同工艺情况下, 结晶器壁铜
板温度及瞬时热流量的分布, 并在此基础上对渣圈厚度进行了计算, 详细分析
了连铸工艺参数对结晶器铜墙铁壁板温度、瞬时热流量及渣圈厚度的影响.
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